采购包1：
标的名称：微波真空烧结系统
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、真空烧结炉
1、最高真空度：≤10-4 Pa；
2、最高工作温度≥2400 ℃，控温精度： ±1℃；
3、炉膛尺寸≥φ 100mm×200mm ；
4、功率≥30KW ；
5、温度均匀性：中心到边缘的温度误差≤ ±15℃ ；
6、配套石墨坩埚1个：容积≥300ml ；
7、具有超温及断偶报警功能 ；
8、具有上部挥发吸收管道和冷阱装置 ；
9、具有粉尘过滤功能 ；
10、可通入工作气体和保护气体 ；
11、水冷机：
11.1 制冷量≥3KW ；
11.2 压缩机功率≥2.5KW；
11.3 水箱容量≥45L 。
二、微波真空烧结炉
1、微波输出功率：400～5800W，连续非脉冲微波发射，连续自动调整，功率控制精度≤1W ；
2、微波输出频率：2.45GHz±25 MHz ；
▲3、最高真空度：≤10-4Pa ；
▲4、最高工作温度：≥1700℃，控温精度：±1℃ ；
▲5、烧结炉膛尺寸：≥215×170×150mm ；
6、气氛系统：真空、惰性及弱还原性气氛 ；
★7、控制系统：≥7寸触摸屏，采用PLC方式程序升温，具有气氛烧结系统和真空烧结系统2套系统，实时能耗检测和累计能耗计量（需提供软件操作界面截图证明）；
8、微波泄露：≤0.01mw/cm2 ；
★9、设备压力保护：绝对压力≥1500Pa，进气压力过高报警，自动保护（需提供软件操作界面截图证明）；
10、循环冷水机1台：制冷量：≥5KW，水箱容积：≥15L ；
11、空压机1台：压力≥0.6Mpa ；
12、红外测温仪1台：测温范围250～2000°C，波长：1.6um，精度±1％ ；
13、手持式微波检漏仪1台，频率范围：50MHz～3.4GHz；方向特性：三维全向；量程(CW>50MHz)：38mV/m to 11V/m  3.8uW/m2 to 320mW/m2 ；
14、保温系统：1900℃保温模块2套，刚玉坩埚(φ50*50mm)4个，微波专用坩埚(φ50*50mm)4个，微波专用承烧板(105*75*5mm)1套；
15、配套：304不锈钢双层炉体和炉门1套，水冷微波系统1套，操作手套1套，坩埚钳1个，流量计(25～250ml/min,100～1000ml/min)2只，压力计(测量量程：-0.1Mpa～0.02Mpa，输出电压：0～10V，精度：0.2%)1个，混气气路(不锈钢混气罐)1个，分子泵机组1套，高真空挡板阀5个、空压机1台。




[bookmark: _GoBack]采购包2：
标的名称：铁电材料综合测试系统
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1、主机：
1.1 可用于各种铁电/压电/热释电薄膜、块体材料性能测试，功能需包括：动态电滞回线测试；静态电滞回线测试；脉冲测试；漏电流测试；疲劳测试；保持力测试；C-V测试；损耗曲线；初始电滞回线、电滞IV 曲线、偏场电滞回线；自动变温测试；
▲1.2 回线测试频率范围0.01～500kHz；
1.3 回线测试电压≥100V；
1.4 回线测试电流范围10pA～100mA；
▲1.5 具备样品击穿高压自动切断功能。 
2、高压放大器：
2.1 输出电压范围：0～±10kV DC或AC；
2.2 最大输出电流范围≥2mA；
2.3 最大信号带宽（-3dB）≥1kHz；
2.4 摆率≥200V/μs。
3、低压放大器：
3.1 输出电压范围：0～±800V DC或AC；
3.2 输出电流≥30mA；
3.3 最大信号带宽（-3dB）≥100kHz；
3.4 摆率≥500V/μs。
4、激光干涉仪：
4.1 HeNe激光器，波长632.8 nm，单通道光学测头；
▲4.2 控制器和位移解调器，分辨率≤0.3nm；
4.3 被测物体振动频率范围：0～5MHz。
5、高温样品盒：
5.1 尺寸：适用于直径3mm～20mm，厚度0.1mm～5mm的样品；
5.2 耐压≥±10kV；
5.3 温度范围：RT～200℃；
5.4 可与激光干涉仪配套使用。
6、冷热探针台：
6.1 含3根探针，1根耐压≥±10kV高压探针和2根耐压≥±800V低压探针；
▲6.2 温度范围：-180 ℃ ～ 600 ℃，温度稳定度：±0.2 ℃；
6.3 控温方式：升降温速率：0～30 ℃/min；
6.4 腔室：可通气氛、可抽真空；
6.5 配套真空泵技术指标：极限真空度≤200Pa；
6.6 配备石英液体样品盒：直径30mm，高8mm，块体陶瓷和有机膜高压测试用；
6.7 配备温控器，配套液氮罐（容量：5升）及液氮自动抽取/补给装置，可实现液氮的自动抽取与补给，并通过温控器自动控制平台制冷量与温度。
7、数据采集及处理系统：
7.1 集成铁电/压电材料性能测试专用模块，支持电滞回线、漏电流、压电系数等关键参数的自动化采集与分析；
7.2 内嵌自动控温控制程序，可实现与温控系统的联动，完成设定温度区间内的连续测试与数据同步记录；
7.3 具备数据实时显示、自动保存、数据导入导出功能。



